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Kompetenz und Partnerschaft

smartTecs’

smartTec ist Ihr Ansprechpartner far
die Automatisierung und Prozessopti-
mierung in der Baugruppenfertigung.

Als Systemhaus fur die Elektronik- und
Halbleiterfertigung bietet smartTec mit
seinen starken Partnern im Bereich Ferti-
gungssysteme, Verfahrens- und Léttechnik
sowie Verbrauchsprodukte auch umfas-
sende Dienstleistungen und eigenent-
wickelte L6sungen an.

Zu diesen gehdrt nicht zuletzt die Ent-
wicklung von Softwarelésungen, aus
denen das innovative Liniensteuerungs-
system smartControl 4.0 hervorgegan-
genist.

Mit smart.e.connect wurde eine eigene
Produktlinie fur Handling- und Automa-
tisierungssysteme konzipiert, um eine
intelligente und modulare Linien-
verkettung zu realisieren.

smartTec hat seinen Hauptsitz in zentra-
ler Lage in Rodgau bei Frankfurt.

Mit der danischen Niederlassung deckt
die smartTec Nordic den skandinavi-
schen Markt ab.

smart technology products and solutions

smartTec bietet der Elektronik-

industrie mit den drei Divisions
smartFlexLine, Soldering Competence
Center Europe und smartControl System-
komponenten, Verbrauchsprodukte,
Beratung, Prozess-Knowhow und Service
rund um die Baugruppenfertigung.

Das Unternehmen smartTec ist zertifiziert
nach DIN ISO 9001:2015.
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e
Aus Prozess-Komponenten der Spitzenklasse entsteht ein einzigartiges Linien-
konzept, geschaffen fir die speziellen Anforderungen des heimischen Standorts

smartflexLine

PCB Assembly - a smartTec division

Ein Itickenloses Portfolio fur die thermische Verbindungstechnik und wertvoller
Support fur Ihre Létapplikationen - im Soldering Competence Center Europe

SOLDERING COMPETENCE CENTER EUROPE
a smartTec division
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smartControl*

Die individuelle Komplettlésung flr Ihre Automatisierung: Das eigens entwickelte,
modulare smartControl Linienkonzept mit Prozessverriegelung
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smartflexLine

PCB Assembly - a smartTec division

Prozess-Komponenten der Spitzenklasse - fur ein Linienkonzept,
das auf anspruchsvolle Fertigungsaufgaben zugeschnitten ist

)
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Schablonen- Dispensen, SMT Highspeed, AOI, 3D AOI, Trockenlager- Linien-
druck, SPI Verguss, Through Hole, 3D SPI, schranke Automation
Beschichten EOL-Automation 3D-Vermessung & Steuerung

B smartTec GmbH, Senefelder Str. 2, D-63110 Rodgau, Tel.: +49 (0) 6106-6670 -0, Fax: +49 (0) 6106-6670 -110
== smartTec Nordic A/S, Rugvanget 19 B, DK-2630 Taastrup, Tel.: +45 (0) 4593 6262, www.smarttec.dk
= Vertrigbsbiiro Osterreich: Mobil +43 (0) 6764 654977 Internet: www.smarttec.de
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Prazision, Durchsatz, Wirtschaftlichkeit:
Die bewdhrten Pastendrucker von S) Inno Tech mit
bis zu 1600 mm Boardgrofie

100%

3D SPI Inspektion und
" | Closed Loop
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Die bewéahrten High End Schablonen- Neben Boards bis zu 1600 mm Lange
drucker im Programm von smartTec Uber- kénnen Flexi Circuits und Keramik-
zeugen bereits in der Grundversion durch substrate bedruckt werden.
Merkmale, die woanders oft nur als teure
Extras erhaltlich sind. Zu den Tooling-Optionen gehoéren
unter anderem LTC Vario Grid-Systeme
Sie bieten hohe Druckgenauigkeit, auto- zur Leiterkartenunterstitzung. Mittels
matische Rakel-Druckkraftregulierung wah-  Software einstellbare Vakuumsysteme
rend des Druckes, eine stabile Rahmen- sowie kundenspezifische Support-
konstruktion und koaxiale RGB-LED-Vision.  einrichtungen runden das Bild ab.
Die Rakelparameter (Geschwindigkeit und
Druck) sind differenzierbar in bis zu funf Erstmals wurden mit den Systemen
Sektionen pro Hub. Unterseitenreinigung HP-520SPI und HP-850SPI 3D Inspektions-
als Standard und vielfaltige Tooling- systeme in den Drucker integriert
Optionen stellen hohen Durchsatz bei und so die Closed Loop Regelung des
einer exzellenten Auftragsqualitét sicher. Druckprozesses ermaéglicht.

-5-
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CYBEROPTICS'

smartTecs’
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Einzigartige, selbstlernende 2D AOI-Technologie
mit ultraschneller Programmierung
i

Seit Uber 35 Jahren steht der Name
CyberOptics fur marktflihrende, optische
Sensortechnologie und innovative Inspek-
tionssysteme. Leuchtstarke SIM-Module
und die hohe Bildauflésung bilden die
Hardware-Voraussetzungen flr die bahn-
brechende Software Al2, mit der bisher
undenkbar kurze Programmierzeiten
realisierbar sind.

Al2 erledigt einen GroBteil des Fine-
tunings selbsttatig, wertet die Ergebnisse
der ,Messmaschine” statistisch aus und
interpretiert sie. Mit nur wenigen Leiter-
platten werden Ergebnisse realisiert, fur
welche sonst Hunderte von Leiterplatten
erforderlich waren. Mit jeder weiteren ins-
pizierten Leiterplatte werden die Toleranz-
grenzen noch scharfer. Resultat: Extrem
niedrige Pseudofehlerraten nach nur weni-
gen Boards bei beeindruckend

sicherer Findung der echten Fehler.
Aufwendiges Finetunen und mihsames
Andern von Parametern gehdren mit der
Al2 Software der Vergangenheit an.

AOI-System QX600

AOI-System QX100

Niedrigste Pseudofehlerraten, prazise
Fehlerfindung, geringer Programmier-
aufwand sowie Inspektion im Linientakt -
all das ist in der QX600 Plattform verwirk-
licht, die auch in puncto Geschwindigkeit
unschlagbar ist, da im Durchlauf on-the-fly
inspiziert wird.

Die hochintelligente Cyber Report

SPC Software gibt sehr tiefen Prozess-
einblick und erlaubt durch AOI-SPI-
Korrelation volle Traceability zwischen
AOI und SPI. Daruber hinaus bietet das
System One Step Programming dank
seiner ePM-SPI/AOI Software

= AOI- und SPI-Programme in einem
Schritt erstellen.

Mit der QX100 wird CyberOptics der
erhdhten Nachfrage im Bereich Tabletop-
Systeme gerecht. Platz- und kostenspa-
rend, bietet die QX100 annahernd die
gleiche Performance wie die QX600.
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Uniibertroffen genau: Schnelle 3D AOI-Inspektion
mit leistungsstarker Reflektions-Erkennung

Das 3D AOI-System SQ3000 von
CyberOptics bietet durch die einzigartige
Reflektions-Erkennung (Multiple Reflection
Supression MRS) héchste Geschwindigkeit
bei extrem niedrigen Pseudofehlerraten.
Echte 3D-Messung und Inspektion (z. B.
Koplanaritat) durch Messkopf mit

Multi 3D Sensoren!

Das 3D-System erkennt unterschiedliche
Reflektionen und reduziert dadurch die
auf optische Irritation zurlickgehenden
Pseudofehlerraten auf ein nie gekanntes
Minimum - Ergebnis ist eine unlbertroffene
Prazision bei hdchster Inspektionsge-
schwindigkeit.

Die Kombination der Reflektions-Erken-
nung mit modernster 3D-Sensortechno-
logie erlaubt eine mikroskopisch klare
Bildqualitat bei Produktionsgeschwindig-
keit.

Messfehler, wie sie bisher durch Reflek-
tionen auftraten, sind mit dem SQ3000
System praktisch ausgeschlossen.

Die gesamte Linie liefert mit dieser sehr
schnellen und hochpréazisen 3D AQI-
Technologie deutlich bessere Qualitat bei
héherer wirtschaftlicher Nutzung.

Die Bedienung des Systems ist

intuitiv und wird durch eine 3D-Visuali-
sierung effektiv unterstutzt. Resultat sind
kirzeste Einlernzeiten und eine reibungs-
lose Inbetriebnahme.

Das Programmieren ist sehr komfortabel
und macht aufwendiges Fine-Tuning dank
integrierter Optimierungs-Algorithmen
Uberflussig.

Mit der hochintelligenten Cyber Report
SPC Software verbindet das System
Realtime-Daten mit historischen Analysen
und erlaubt einen sehr tiefen Prozess-
einblick. Das Speichern und Vorhalten
der Daten ermdglicht eine umfassende
und prozessubergreifende Traceability.

3D AOIl-Inspektion
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3D SPI, zuverldssig und extrem schnell:
Pasten-Inspektion mit Hightech Sensor-Technologie

|

Dank ihrer hochinnovativen Sensor-Tech-
nologie und einer einzigartigen ,All-in-One*
Scan Sequenz ermoglicht die SE ULTRA
Serie von CyberOptics eine extrem schnel-
le und zuverlassige Pasteninspektion.

Der Ultra-Sensor mit Closed Loop Feed-
back ist als integrierter Bestandteil ohne
bewegliche Teile ausgelegt. Dadurch gibt
es weder Unterschiede von Maschine zu
Maschine noch Abweichungen im Zeit-
verlauf. Kalibrierungen sind tberflussig.
Die Einrichtung des Systems erfolgt in

der Regel in weniger als 15 Minuten.

Optional kann fir Pads bis 100 Micron
(4 mil) ein Micro Pad- oder, fur noch héhere

Anforderungen, ein Dual-lllumination

Sensor eingesetzt werden.

CyberOptics nutzt eine spezielle

3D Sensor-Technologie mit Strobe light,
bei der eine typische Lichtmuster-Struktur
auf die Leiterplattenoberflache projiziert
wird. Vibrationseffekte und optische Irritati-
onen werden damit, unabhangig von der
Leiterplattenoberflache, praktisch

SPI System SE600
mit Dual lllumination

14 -4
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Wik 140 micron pedy 100 x 150 micmm paths

ausgeschaltet - Ergebnis ist eine sehr hohe
Genauigkeit und Wiederholbarkeit des
Messvorgangs.

Die hochintelligente Cyber Report

SPC Software gibt sehr tiefen Prozess-
einblick und erlaubt durch AOI-SPI-
Korrelation volle Traceability zwischen
AOI und SPI. Last but not least bietet das
System One Step Programming dank
seiner ePM-SPI/AOI Software

= AOI- und SPI-Programme in einem
Schritt erstellen.

CORRELATE .
ADI > SP1

AOI-SPI Correlation

-8-
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Hochleistungs-Dispenstechnologie
von Nordson Asymtek

Nordson Asymtek bietet, neben den dosieren. Wahrend sich das Heliflow-
patentierten Beschichtungsverfahren, Ventil fir das Dosieren von z.B. hoch-
Nadel- und Jet-Dosiersysteme fir viele viskosen Lotpasten anbietet, wird das
Dispensapplikationen rund um die Prazisions-Volumendosierventil fir

Halbleiter- und Baugruppenfertigung. Flip-Chip Underfill oder Encapsulation

Anwendungen eingesetzt.

Die Asymtek Maschinenplattformen
bieten flr jedes Anforderungsprofil ein
optimales Leistungsspektrum mit
entscheidenden Vorteilen:

= Dispensen von Kleber, Lotpaste,
Epoxyd und weiteren Medien

= Jet Dispensen - schnell und kontaktlos

= Closed Loop Prozessregelung

= Jetting on the Fly

= Verguss (Underfill, Dam & Fill),
FlipChip, CSP etc.

=
(<))
(7))
| e
()]
o
2
o
(/2]
o)
| o=
o |
e
17
[
L
(&)
()
L

Die Hochgeschwindigkeits-Dosierung
von SMD-Klebstoffen erlaubt in Verbin-
dung mit dem patentierten Dispense
Jet fur kontaktloses SMD-Klebstoff-
Dispensen Leistungen bis zu

50.000 dots/h.

Mit dem Jet Ventil kann eine Vielzahl
verschiedener Materialien kontaktlos o>

und prézise dosiert werden - Epoxyd- ]

Kleber, Silberleitkleber, FlipChip Under- | li (9

fill-Medien und sogar Flussmittel. I IE '—ﬂ ﬂ
Eine Reihe weiterer Dispens-Ventile und | '
Pumpen komplettieren das Asymtek-
Programm. So nutzt das ,Heliflow"
Schneckendosierventil eine archime-
dische Schraube, um kleine, prazise

Mengen hoch- und niedrigviskoser
Medien punkt- oder raupenférmig zu

Kontaktlos und prézise Dispensen
mit dem DispenseJet
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Rationell und prazise: Selektives Beschichten
von Baugruppen mit Nordson Asymtek

Nordson Asymtek ist weltweiter Markt-
fUhrer hochentwickelter, patentierter
selektiver Beschichtungssysteme.

Mit den von Nordson entwickelten Ver-
fahren werden Schutzlacke kontaktlos
aufgetragen - ohne zuséatzliche Maskie-
rungs- oder Demaskierungsarbeiten.
Aufgabenspezifisch kommen unter-
schiedliche, patentierte Lackierverfahren
mit speziellen Beschichtungskdpfen zum
Einsatz.

Nicht atomisierende Beschichtung
Unter niedrigem Druck und Einsatz von
Nordsons patentierter
Cross Cut® Dise
sowie frei program-
mierbaren Antrieben
werden Leiterplatten
selektiv und mit hoher
Prazision spruhnebelfrei
beschichtet.

Das Material kommt
wahlweise aus einem
mit Druck beauf-
schlagten Vorratsbehalter oder es wird
mit einem zirkulierenden Lackférder-
system angesaugt, temperiert und zum
Film Coater geférdert. Viskositaten von
50-120 cps eignen sich besonders flr
das SelectCoat Verfahren.

Viscosity Control System:
= Unabhangig von
Temperaturschwankungen

Nordson
Asymtek hat mit
dem SelectCoat
Verfahren eine
patentierte
Technologie fur
das automati-
sche, selektive
Schutzlack-
beschichten

in einem Arbeits-
gang entwick-
elt. Es arbeitet
exakt, reproduzierbar, ohne Sprihnebel
und lasst sich rationell und produktions-
sicher in die Fertigung einbinden.

Das SelectCoat Verfahren bietet entschei-
dende Vorteile:

= Lackvorhang ohne Overspray

= Ausgezeichnete Benetzung

= Geschlossener Film

Enorme Flexibilitat

Programmwechsel in Sekunden

Hohe Beschichtungsgeschwindigkeit

PLUMP B RECRI

TEMPERATURE
PROEE

= Gleichbleibende Viskositat

= Verbesserte Benetzung
der Oberflache

= Schnellere Trocknung

Selektives Beschichten

-10 -
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SelectCoat - ein bewdhrtes Beschichtungskonzept
mit entscheidenden Pluspunkten

Im Bereich der Projektierung von Lackier-
linien fUr das selektive Beschichten und
Dispensen prasentiert smartTec ergono-
misch optimierte Losungen.

Der Baugruppenricktransport wird durch
die Anlage gefuhrt und stellt somit eine
durchgéangig ergonomische, SMEMA-
konforme Arbeitshdhe sicher.

Um sehr filigrane Beschichtungen mit sehr
kleinen Auftragsflachen beliebiger Geome-
trie und groBflachigere Beschichtungen an
einer Baugruppe schnell und flexibel aus-
zufihren, sind parallel mehrere Beschich-

tungskdpfe - vom hochprazisen Jet Ventil 8
bis zum Film Coater - einsetzbar. O

N
Das von smartTec und Nordson Asymtek 2
realisierte Konzept erlaubt dank ausgefeil- o
ter Closed Loop Regelungen eine vollstan- Konturenscharf
dige Kontrolle und Automatisierung des und spriihnebelfrel: IS
selektiven Beschichtungsprozesses - ein- Lackvorhang mit o
schlieBlich der kontinuierlichen, kontrollier- Iasergesteugrter 9
ten Materialférderung mit geschlossenem, Auftragsbreite o
zirkulierendem und beheiztem Lacksystem und Closed Loop 2
sowie Integration eines Conformal Coating Regelung [
AOI-Systems mit beidseitiger Inspektion Materialfluss jederzeit unter »
der Beschichtungsflachen. Kontrolle mit smartFill dh,

o

-11 -
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Unterschiedliche Bestiick-Aufgaben jederzeit
professionell im Griff: Die Fuzion-Plattform

Die auf Basis der Fuzion-Plattform realisier-
baren Maschinenlésungen unterscheiden
sich vor allem in der Anzahl und Variation
der beiden eingesetzten Bestlckkdpfe,
zum einen der Lightning Head Bestu-
ckungskopf mit 30 Nozzles, zum anderen
der hochflexible 7-fach-Spindelkopf. Je
nach Anzahl der Portale sind bis zu
140.000 Bt/h mit einem Modul méglich. Die
unterschiedlich konfigurierbaren Module
lassen sich nahezu beliebig miteinander
kombinieren.

Eine hochflexible Besttickungs-Losung
besteht beispielsweise aus einer Fuzion
XC2-37 mit einer XC2-60: Auf kleinstem
Raum wird damit eine Bestlckleistung von
Uber 114.500 Bt/h bei einer Feederkapa-
zitdt von 528 x 8 mm Spuren erreicht. Der
30-fach-Revolverkopf platziert Bauteile von
BaugréBe 01005 bis hin zu Komponenten
mit einer Kantenlange von 30 mm x 30 mm, auf
Anfrage auch mehr. Der 7-fach-Spindelkopf

kann sogar 150 mm x 150 mm groBe
Bauteile bestlicken. Die maximale Bau-
teilhéhe darf bis zu 40 mm betragen. Fir
Odd-Shapes sind bis zu 5 kg Aufsetzdruck
frei programmierbar.

Die Fuzion XC2-37 hat 256 x 8 mm Feeder-
Eingange und eine breite Palette von
Zuflhrungen einschlieBlich Band, Gurt,
Stangen, Odd-Form und Trays. Sie verar-
beitet bis 1300 mm x 610 mm (mit 2-Board-
Stopper auch 1800 mm x 610 mm) groBe
Boards bei extrem breiten Bauteilspektren.
Die Fuzion XC2-60 High-Speed-Plattform
erweitert die Mdglichkeiten der traditionel-
len Chip-Lésungen mit 272 x 8 mm Feeder-
Eingangen, gréBerem Board-Support und
einem maximalen Bereich von On-the-Fly
Komponenten - eine Hochleistungs-Revol-
vermaschine, die sowohl als Erganzungs-
wie auch als High-Input-Chip-Bestucker
beste Voraussetzungen bietet.

-12-
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Offen fiir Future Applications: Fuzion-Plattform fiir
neue Bauteilgeometrien und Technologien

- o e L

VAT FF

Cover and Flex

1 Lightning (MenaView)

Suppor for

Legacy Feeders

Support for OddForm =

Feeders (Viacuum
formed frays
Multilubes, Bowl,
GPAX, Radsal, etc)

Mit dem Konzept FuzionOF (Fuzion Odd
Form) stellt Universal eine hochentwickelte
Automatisierungslésung fur Exotenbau-
teile und Odd Forms bereit. Das System
eignet sich fur die Bestlickung modernster
Konnektoren unterschiedlichster Bauart,
wie sie etwa in der Telekommunikation
zum Einsatz kommen (DIMM connectors,
Strada Whisper, etc.), flr neueste Shield
Designs, fur Batterien und Antennen, fur
unterschiedlichste RF-Bauteile, fur Pre-
forms sowie flr modernste LED-L&sungen,
fur Spulen, Sockel, Testpins, Solder Ball
Attach, BGA und vieles mehr.

Neben den Zuflhrungen, speziellen
Grippern, speziell angepassten Vision-
Algorithmen oder automatisch wechselba-
ren Nozzles verfligen diese Systeme Uber
eigens entwickelte Software, mit der sich
der Bestlicker unterschiedlichen Bauteil-
anforderungen anpassen lasst. Mit dieser
Automatisierungslésung wird die komplet-

-13-

FZT Standand 70-node
and 48-hole Oddform
Nazzhe Changer

OFA Cameras with {

FZT - Full Range
Head (01005
150mm, 25mim tall,
Skg nsert force

FZ4 . Specially Head
(0402-150mm, 30mm tall
5kg insed force
dedicated Grippers
FZ4 Oddlorm
/ Mozzie Changer

e

¥ Advanced Oddiorm Vision
Sysbem (@l fealures, onentaion
check, elc for connectors, shields
-~ antennas, cameras, batterias
coils, praforms, labels, LEDs)

Fuzion 1 Second Generation
NP1 loolbox with Oddiom
Component Teach, Placemeant
walitation, eic

., Large (20 25" std) and
Hesvy (4-T Ibs ssid) PCB

Addjists !
T:;.-e.-ﬁm Adyustable Oddiom handling systam, wilth
IRROET Gnpper Nozzle, AutoFlex Support
Specialzed and cusiom
nozries

te, vollautomatische Bestliickung des
gesamten vorkommenden Bauteilspekt-
rums auf einer Plattform Wirklichkeit.

Speziell fur modernste LED-Applikationen
hat Universal auf dieser Basis eine Lésung
geschaffen, mit der sich LEDs unterschied-
licher Bauart sehr rationell vom 30-fach-
Spindelkopf verarbeiten lassen.

Lightning Head
Besttickungskopf mit 30 Nozzles

Future Applications



=]
(1]
£
(e)
=]
=
<
Q
=
-l
w—
=
©
c
Ll

isierung

('I.L’niversal.”
Instruments

smartTecs’

smart technology products and solutions

Effiziente End-of-Line Prozesse
mit der neuen, hochflexiblen Uflex Plattform

Das hochflexible, modular ausbaufahige
Uflex System fur die flexible Automatisie-
rung von End-of-line Prozessen wie THT-
und Exotenbestiickung, Montage, Dosie-
rung, Testhandling oder Verschraubung
bietet eine wirtschaftliche Losung fir alle
Aufgaben, deren manuelle Durchfiihrung
aufgrund hoher Kosten ebensowenig

in Frage kommt wie die Beschaffung
teurer Spezialvorrichtungen.

Die Uflex Systeme bieten ganz ent-
scheidende Vorteile hinsichtlich Kosten,
Qualitat und Durchsatz. Auch kleinere
LosgréBen lassen sich damit jederzeit
wirtschaftlich und wiederholbar genau
erstellen. Fur erweiterte Anforderungen ist
die Uflex als skalierbare Plattform konzi-

piert. Sehr interessant ist auch die Kombi-
nation mit den Through Hole Systemen fur
Axial-/Radialbauteile und Stifte.

Fur wechselnde oder neue Aufgaben lasst
sich die Uflex schnell und komfortabel
mittels vorhandener Apps konfigurieren.
Bis zu drei vollig unabhangige Werkzeug-
module und eine Vision Inspection Kamera
stehen zur Verfugung.

Uber die vorhandenen Schnittstellen
lassen sich bei Bedarf problemlos und
schnell eine ganze Reihe erganzender
Werkzeuge einsetzen oder entnehmen.

Je nach Anforderung des jeweiligen
Auftrags lasst sich das System konfigu-
rieren - Ubrigens auch mit kundenspezifi-
schen Werkzeugl6sungen.

-14 -
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Radial- und Axialbauteile rationell bestiicken -
Universal Instruments hat die Losung

Im Bereich der Radial- und Axial-
besttuckung ist Universal der weltwei-
te Technologie-Pionier schlechthin,
denn hier begann vor 50 Jahren der
Erfolgsweg des Unternehmens als flih-
render globaler Anbieter im Markt der
Baugruppen- und Elektronikfertigung.

Trotz gegenteiliger Prognosen:

Der Anteil der Through Hole Bestickung
war in den letzten Jahren konstant

und er nimmt teilweise noch leicht zu.

In diesem Segment ist der Markt-

fuhrer Universal untbertrefflich posi-
tioniert - mit dem Radial 88HT System
fur eine Bestlckgeschwindigkeit bis zu
22.000 Bt/h und dem VCD 88HT Sequen-
cer-System fir das Sequenzieren und
Bestuicken axialer Bauteile mit einer
Bestuickleistung bis 26.000 Bt/h.

Modernste, maBgeblich von Universal
vorangetriebene Technologien in den
Bereichen Sequencing, Cut & Clinch,

Tooling und Refire Component Sense
sichern Geschwindigkeit, Verfigbarkeit
und unubertroffene Sicherheit.

Kurzum: Diese Bestuicksysteme
setzen nach wie vor den Industrie-
standard in der Through Hole
Bestuickung.

-15-

Through Hole Bestlickung
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CYBEROPTICS'

Prazise und enorm schnell;

Beruhrungslose 3D-Vermessung

Beriihrungslose automatische 3D-Vermessung

Mit einer hochpréazisen, urspringlich
fur den AOI-Bereich entwickelten opti-
schen Sensortechnologie arbeitet das
CyberGage 3D-Vermessungssystem.
Es scannt Objekte automatisch und
erzeugt innerhalb weniger Minuten ein
préazises digitales 3D-Abbild. Die hierzu
erzeugte Punktwolke beschreibt die
Objektgeometrie mit zig Millionen
Einzelpunkten bei einer Genauigkeit
von bis zu 7 um.

Abweichungsanalysen stehen in Form
eines frei definierbaren Inspektions-
berichts — als Tabelle und/oder als ,Color
Map*“ des Objekts — bereit. Dabei erfolgt
der Abgleich entweder gegen CAD-Daten
oder gegen ein Golden Sample.

Das gescannte Objektmodell wird als Datei
in gangigen 3D-Formaten erzeugt und
kann anschlieBend mit jeder markttblichen
CAD-Software bearbeitet sowie auf
3D-Printern ausgegeben werden.

Stichworte sind hier ,,Reverse Engineering®
und ,Rapid Prototyping®“.

Die Handhabung des Systems, zu des-
sen Lieferumfang die hochflexible und
leistungsstarke Polyworks™ Inspector
Software gehdrt, ist verbllffend einfach
und wird bereits nach kurzer Einweisung
beherrscht. Es sind keinerlei spezielle Vor-
richtungen oder Halterungen erforderlich.
Das zu vermessende Objekt wird einfach
auf die in der Messkammer befindliche
Glasplatte gelegt und der Messvorgang
per Tastendruck gestartet — fertig!

Durch seine sehr hohe Prazision und die
hohe Geschwindigkeit, im Vergleich zu
mobilen 3D Scan-Verfahren ebenso wie zu
taktilen Messverfahren, erméglicht das
CyberGage System den vielseitigen Ein-
satz einer hochwertigen metrologischen
Qualitatskontrolle, sowohl im Warenein-
gang als auch zwischen einzelnen Pro-
zessschritten.

-16 -



=Treme
Series

AUTO DRY CABINETS

smartTecs’

smart technology products and solutions

Robust und zuverldssig: Trocknen, Durchwarmen
und Lagern empfindlicher Bauteile

Wird der in der Raumluft enthaltene
Wasserdampf, je nach Klimatisierung 8
bis 20 g/m3, Uber die Bauteiloberflachen
aufgenommen, kann das gravierende
Schaden verursachen: Delaminierungen
von Gehauseteilen und Chips, schadhaf-
te Verbindungen, abhebende Bauteile
und Popcorn-Bildung.

Sowohl fur Bauteile - speziell QFP, BGA,
LEDs oder spezielle Kondensatoren -
wie auch fur Leiterplatten ist trockene
Lagerung deshalb entscheidend zur
Sicherstellung hochster Qualitat.

Die Trockenlagerschréanke der X-Treme
Serie bieten eine exzellente Trocken-
technologie, sehen sehr gut aus und
bieten héchsten Bedienkomfort.

1% interne relative Feuchte werden in
kurzester Zeit mit der einzigartigen,
ultraschnellen Entfeuchtungsfunktion
erzielt. Die Niedertemperaturdurch-
warmung ist bis 60°C programmierbar.
Redundante Trocknungssysteme,
schnelles Reaktionsvermégen, ener-
giesparender Betrieb und umfassende
Dokumentierung sind weitere Vorteile.
Hinzu kommen anwendungsspezifi-
sche Optionen, wie z.B. die direkte
Aufnahme der Bauteil-Zufihrungen von
Bestlickungssystemen Uber Einschube.

|

Pluspunkte auf einen Blick:

= Ultraschnelle Trocknung bis < 1% Rh

= Programmgesteuertes Durchwéarmen

= Redundanter Trocknungsprozess

= Eigendiagnose-System

= [ntegrierter Datalogger

= |Intelligente Microcontroller Software

= Multipoint-Kalibrierung, +/- 0,3% Rh

= Komfort-Bedienung per Touch Screen

= Graphische Darstellung von
Temperatur und Feuchtigkeit

= Energiesparender Betrieb durch Doppel-
verglasung und Magnetdichtung

= 1250 | Inhalt auf 0,9 m2 Flache

= Entspricht oder Ubertrifft CE, Real
EMC, LVD, IPC/Jedec JST-D-033B.1

-17 -
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smartControl*

smartTecs’

smart tech

Schritt fiir Schritt
intelligent automatisieren

D
artRFL
smartTou‘h s

ol -
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| il (martse”
mart(ontf° T — N
’ s===E smartControl”
P gl
-'r‘
Liniensteuerung
smaYtL°°d

smar'd-‘lser

smartControl*

smartControl bietet die komplette Automatisierungslésung:

Software und Hardware, Kennzeichnung, Datenmanagement,
Auftragsverwaltung und Steuerung, Handling und Transport sowie
Alles fur eine transparente Prozesskommunikation.

== smartTec GmbH, Senefelder Str. 2, D-63110 Rodgau, Tel.: +49 (0) 6106-6670 -0, Fax: +49 (0) 6106-6670 -110

== smartTec Nordic A/S, Rugvanget 19 B, DK-2630 Taastrup, Tel.: +45 (0) 4593 6262, www.smarttec.dk
= Vertriebsbiiro Osterreich: Mobil +43 (0) 6764 654977

Internet: www.smarttec.de
-18 -
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All in One: Datenmanagement, Kennzeichnung,
Steuerung von Transport, Fertigung und Logistik

Digitalisierung und Industrie 4.0 stehen bei

mittelstdndischen Unternehmen langst auf

dem Fahrplan. Mit smartTec realisieren Sie

Ihr Automatisierungsprojekt mit erfahrenen

Partnern in der Fertigung.

Das smartControl 4.0 System kombiniert

eine bewahrte Softwareplattform sowie

modernste RFID-Technologie mit praxis-

bewahrten Hardwaremodulen. Auf der

Basis intensiver Erfahrung entwickelt, ver-

eint das modulare Konzept technologisch

fuhrende Komponenten zu einer Linien-

und Prozesssteuerung, die auch kinftigen

Anforderungen gerecht wird:

= Modernste RFID-Technologie

= Leistungsstarke smartControl Software

= Beschriften und Codieren mit hoch-
wertigem smartLaser Markierungssystem

= Schnelles und sicheres Erfassen von
Auftrdgen und Werkstlicken on-the-fly
mit smartScan

= Magazine automatisch Be- und Entladen
mit Liftstationen: smartLoad

= roboterintegrierte Loésungen fur Magazin-
handling und Logistik mittels smartRobot

= transparente Linienkommunikation Uber
interaktive smartTouch Interfaces

Last but not least stellen die eigens entwi-
ckelten smart.e.connect Transportmodule
die intelligente Verkntpfung und trans-
parente Kommunikation aller Prozesse
innerhalb der Fertigungslinie sicher.
Selbstverstandlich wird hierbei

die Prozessverriegelung unterstutzt.

smartTec hat die zum Einsatz kommenden
Transportmodule auf der Basis langjahrigen
Know-hows entwickelt. Aufgrund von Erfah-
rungen aus unterschiedlichsten Applikatio-
nen wurden zahlreiche technische Features
integriert, die eine Berticksichtigung
individueller Winsche und Gegebenheiten
wesentlich erleichtern.

Features, die woanders oft zu Mehrkosten
fuhren.

-19-
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Individuelle Losungen - durchdacht bis ins

Kompakte, modulare
Mikroprozessorsteuerung

UV-Beleuchtung fir fluoreszierende Lacke

smartControl wurde mit dem Ziel geschaf-
fen, auch nicht alltdgliche Anwenderwin-
sche und Funktionalitdten ohne groBen
Zusatzaufwand und bei Uberschaubaren
Kosten zu erflllen.

Vor diesem Hintergrund stecken in den
Komponenten zahlreiche konstruktive
Details, die eine hohe Flexibilitét bei der
Realisierung des Linienkonzepts und damit
auch eine hohe Wirtschaftlichkeit sicher-
stellen. Hier nur einige Beispiele:

Statt in aufwendigen Steuerungen sind
viele zentrale Funktionen des Systems

in einem bequem zuganglichen Control
Board im Transportmodul untergebracht.
Programmierung, Installation und Wartung
werden wesentlich vereinfacht.

Die Lange der Transportschienen kann an
Ein- und Auslauf mit wenigen Handgriffen
adaptiert werden, ebenfalls die seitliche
Auflagebreite des Leiterplattentransports.
Es kann zwischen Ketten- und Riemen-

Detail, flexibel bei der Realisierung

Variable Bandgeschwindig-
keit mit Schrittmotoren

Pneumatischer Sicherheits-Shutter zur
Absicherung angrenzender Maschinen

transport - je nach Bedarf in unterschiedli-
cher Segmentierung - gewahlt werden.
Der Antrieb der automatisch gesteuerten
Transportbreite erfolgt sicher und prézise
Uber Servomotoren.

Integrierte UV-Leuchten zur Oberflachen-
inspektion bewegen sich schwerkraftab-
hangig und zeigen auch beim Offnen der
Haube nach unten, ohne zu blenden.

Die Betatigung der Shutter erfolgt automa-
tisch - wichtig im Zusammenhang mit der
Prozessverriegelung.

Ein Kameramodul fur Inspektionsaufgaben
kann problemlos integriert werden.

Das eigens entwickelte Liftersystem
gestattet automatisches Be- und Entladen
von Leiterplatten aus Magazinen, Nutzung
zweier Transportebenen sowie die Integra-
tion fahrbarer Robotersysteme.

Kurzum: Mit smartControl sind den Win-
schen bei der Automatisierung Ihrer Linie
kaum Grenzen gesetzt.

-20-
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SOLDERING COMPETENCE CENTER EUROPE
a smartTec division

Ein lickenloses Portfolio fir die thermische Verbindungstechnik
und wertvollen Support fur lhre Létapplikationen bietet das
Soldering Competence Center Europe.

alpha@ ﬁor;son EXELSIUS ordson METCAL.
DAGE SELECT

= =F-
-
Létchemie X-Ray Systeme Reflow Konvektion Selektividten Handl6ten, Rework

B smartTec GmbH, Senefelder Str. 2, D-63110 Rodgau, Tel.: +49 (0) 6106-6670 -0, Fax: +49 (0) 6106-6670 -110
== smartTec Nordic A/S, Rugvenget 19 B, DK-2630 Taastrup, Tel.: +45 (0) 4593 6262, www.smarttec.dk
= Vertriebsbiiro Osterreich: Mobil +43 (0) 6764 654977 Internet: www.smarttec.de
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Liickenlos und kompatibel mit Ihrem Prozess:
Lottechnologien der weltweiten Spitzenklasse

ALPHA® The Worlds Local Solder Supplier

Enabling trends in
electronics through
the decades

Alpha bietet der Welt der Elektronik-
Fertigung eine komplette Produktlinie
im Bereich Léten, ergénzt um einen
professionellen Service rund um lhre
Létapplikationen.

Hoéchste Industriestandards, exzellenter
Support in allen Fragen des Létprozes-
ses, Sicherstellung einer reibungslosen
Produktion und das Konzept der Lowest
Cost of Ownership zeichnen die Unter-
nehmensphilosophie aus.

Die ausgereifte Technologie der
Produkte unterstitzt Sie dabei, mit
hoher Effizienz echten Wert zu schaffen,
ob Lotpaste, Solder Preforms, Schab-
lonen, Flussmittel, Létdraht, Barrenlot
oder Reiniger.

alpha-

Die hohe Qualitat der Alpha-Produkte
sichert stabile Prozesse und bewahrt sich
weltweit Tag fur Tag in Schlusselbranchen
wie der Automobilindustrie, der Luft- und
Raumfahrt, der Medizintechnik, der Kom-
munikations- und Nachrichtentechnik,
der Computerherstellung oder der
Photovoltaik.

Das Programm umfasst fihrende, blei-
freie No-Clean Technologien ebenso wie
halogenfreie Lotpasten fir Anwendungen
wie das Fine Feature Printing sowie Low
Temperature Prozesse und viele andere
Applikationen.

Als Technologiefuhrer bietet Alpha im
Bereich der Lotpasten eines der wohl
breitesten Programme. Es umfasst unter-

-22 -
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alpha @

L

Environmentally Friendly
FLUXES

schiedlichste Legierungen einschlieBlich Die Alpha-Produktpalette deckt mit einem

low-Ag SAXC Plus®, das mit seiner ausge-
zeichneten Létleistung deutlich gunstiger
ist als SAC305 und zur Sicherstellung
hdchster Qualitat und Kompatibilitat auch

als Barrenlot, Preform und Létdraht zum d_)

Einsatz kommt. Produkte, die sowohl den - Lotpaste E

Anforderungen der Kunden wie auch den - Preforms und Spheres O

Umweltanforderungen gerecht werden. - Schablonen -8
- Flussmittel e

Nutzen Sie flr Ihre Applikation das Wissen, - Sonderlegierungen 3

die Erfahrung, weltweit flhrende Technolo- - Lotdraht

gien und einen exzellenten Service. - Barrenlot

Mit dem Soldering Competence Center - Reiniger

Europe unterstiitzen wir Sie gern bei
einer Optimierung: 06106-6670 -0 oder
mailen Sie uns: info@smarttec.de

weiten Spektrum aufeinander abgestimm-
ter Produkte unterschiedlichste Applikatio-
nen in der thermischen Verbindungstechnik
ab:

- Spezialprodukte fiir Automotive,
Sintern/Halbleiter, LED, Photovoltaik
und mehr

.23
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smart te

Reflow-Serie XR-C: Die Losung fiir komplexeste
Aufgaben in der Bleifrei-Technologie

Xy e

Mit den Reflowsystemen XR-C6 Reduzierung von Bauteilstress. Das Gas
bis XR-C12 bietet Exelsius eine strémt in 4 Richtungen und wird tUber
Produktpalette, die durch gezielte speziell angeordnete Durchldsse sowohl
Kombination von Heiz- und Kihlzonen seitlich wie auch in Langsrichtung
komplexesten Profil-Anforderungen zwangsweise so geflihrt, dass der
gerecht wird. Da die Systeme unterein- Waéarmefluss gleichmaBig erfolgt und
ander absolut kompatibel sind, lassen stérende Querstrdmungen zuverlassig
sie sich jederzeit vor Ort wachsenden unterbunden werden.

Anforderungen anpassen.

Einen wesentlichen Beitrag zu den sehr
geringen Costs of Ownership leistet das
hochentwickelte Flux-Management-
system, mit dem sich Wartungskosten
auf ein Minimum reduzieren lassen.

Durch ausreichend dimensionierte
Heizzonen und die wirksame
Ausschaltung von Querstrdomungen
bietet das Exelsius-Konzept hohe Flexi-
bilitat und beste Beherrschbarkeit auch
komplexer Profile, bei gleichzeitiger

-24 -
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Punkt fiir Punkt sicher und zuverlassig:
MaBigeschneiderte Konzepte fiir das Selektivldten

Mit dem einzigartigen Micro-

Drop Jet Fluxer ist ein ex- -
akter Flussmittelauftrag bei '
einzelnen Flux-Punkten wie

auch ganzen Linien (z. B. bei
Stiftleisten) méglich. Hierbei

kann das Volumen jedes einzel-

nen Tropfens auf die Anforde-
rungen der Létstelle angepasst

und kontrolliert werden. Das
bedeutet weniger Kontamination
und geringeren Flussmittel-

e

verbrauch. -
Um das Flussmittel optimal

zu aktivieren, arbeiten die

Systeme mit einer prazisen und schnell
regelbaren Ober- sowie Unter-Infrarot-Vor-
heizung fur ein schonendes Erwarmen bei
optimaler Warmeverteilung. Die parallelen
Systeme heizen gleichzeitig zwei Leiter-
platten auf, wodurch sich die Zykluszeit
pro Leiterplatte halbiert. Die modularen
Inline-Systeme sind mit beliebig vielen Vor-
heizungen ausrustbar, so dass zusétzliche
Leiterplatten parallel vorgewarmt werden
kénnen. Dadurch hat die Vorwarmung kei-
nen Einfluss auf die Zykluszeit - ideal auch
fur massehaltige und hochvolumige
Anwendungen. Die baugruppenspezi-
fische Steuerung der Vorheizung mittels
Pyrometer tragt zur Energieeinsparung bei
und verhindert Materiallberhitzung.

Der Anwender gibt die Vorheiztemperatur
vor und die Maschine heizt die Baugruppe
punktgenau auf.

Das ,Closed-Loop-System® des Pyrome-
ters kontrolliert die Temperatur wahrend
des gesamten Prozesses und heizt, wenn
nétig, automatisch nach.

Die besonders robusten Titan-L6ttiegel
kénnen mit allen Létlegierungen, mit und
ohne Blei, umgehen. Die Léttiegel sind
serienmaBig mit vorgeheizter Stickstoff-
begasung ausgestattet, welche Kratze
und Oxidation minimiert. Eine Pumpe aus
Titan stellt ein gleichmaBiges, schwan-
kungsfreies Stromen des Létmittels sicher.
Das Ergebnis ist eine sehr gleichformige
Létwelle. Ihre Hohe wird Gber den Pum-
penmotor eingestellt und mittels Wellen-
héhenlberwachung permanent kontroll-
iert und ggf. korrigiert.

Besonders beim Léten von Steckerleisten,
bei denen mehrere Stifte in einer Linie
verlotet werden, kdnnen sich Briicken
zwischen den letzten Stiften bilden. Um
diese zu beseitigen, bieten die Selektivot-
Einheiten eine ,Pull-Off-Funktion®. Bevor
die LoétdUse von der Lotstelle weg bewegt
wird, reduziert die Maschine abrupt den
Pumpendruck. Dies zieht Uberschussiges
Lotmittel vom Stift - nur das erforderliche
Létmittelvolumen bleibt Gbrig.
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Extrem leistungsfahige X-Ray Inspektion mit
fiihrender QUADRA Rontgentechnologie
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Die Quadra Serie von Nordson DAGE bietet
Spitzenperformance in der Réntgentech-
nologie. Kleinste Merkmale und Defekte
bis 0,1 um lassen sich zerstérungsfrei
erkennen - in der Flachbaugruppen- und
Wafer-Level-Fertigung ebenso wie bei der
Inspektion von Automobil-, Energie- und
Luftfahrtelektronik oder der Herstellung
medizinischer Gerate und LEDs.

Dank QuadraNT, der Rdntgenréhre der
neuesten Generation von Nordson DAGE,
erhalten Sie untbertroffen helle, klare und
stabile Bilder und kénnen auch kleinste
Bildbereiche von 100 nm auflésen.

Der branchenfuhrende Aspire FP-Detektor
erfasst 6,7 MP-Bilder mit 30 fps fur Kristall-
klare Bilder auf zwei 4K-UHD-Monitoren.
Die Quadra Systeme sind einfach zu
bedienen. Das reduziert die Schulungs-
zeit fir Bediener. Dank der proprietaren
Steuerungs- und Messsoftware von Gensys

sind alle wichtigen Funktionen nur einen
Mausklick entfernt.

Mit X-Plane erstellen Sie schnell und ein-
fach CT-Bildschnitte und spuren blitzschnell
Defekte wie Grenzflachenhohlraume auf.

Die QuadraNT-Réntgenrdhre erfordert
keine regelmaBige Wartung oder Filament-
wechsel. Lebenslange Wiederholgenau-
igkeit ist Standard. Inspektionsbilder sind
heute, morgen und Jahr fur Jahr klar und
reproduzierbar.

QuadraNT verwendet eine o6lfreie lonen-
pumpe, um ein Vakuum aufrechtzuerhalten.
Olwechsel entfallen. Durch eine Vielzahl
von Zubehorteilen wie den uCT-Tisch zur
Erstellung von 3D-Modellen oder den be-
heizten Tisch zur Herstellung von Reflow-
Ofenbedingungen zur Echtzeitverfolgung
des Lotprozesses erweitern Sie das
Leistungsspektrum jederzeit problemlos.

- 26 -
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Neue Technologie im Handldten:
Connection Validation™

Mit Connection Validation™ erhdht Metcal
den Standard im Handl6tprozess in der
Elektronik-Industrie. Connection Validati-
on™ kalkuliert die notwendige Dauer des
Létprozesses zur Bildung der intermetal-
lischen Phase und gibt dem Anwender
~grunes Licht” als direkte Rickmeldung,
wenn diese optimal ausgebildet ist.

Mit Hilfe der in der Létpatrone integrierten,
patentierten Technologie ,,Chip-in-Cart-
ridge” wird die Bi-Direktionale Kommuni-
kation zwischen Létspitze und Létstation
ermdglicht. Dies erlaubt die Rickverfolg-
barkeit von Prozessablaufen. Die neue
Metcal-Loétstation verfligt Gber ein groBes,
bertihrungsempfindliches Display mit
Anzeige der Leistung, der Lotspitzen-Tem-
peratur, Passwortschutz und graphischer
Darstellung der Leistungskurve.

SmartHeat®-Technologie -
einfach Intelligenter

= Keine Kalibrierung notwendig

= Selbstregulierender, dynamischer
Leistungseintrag

= Direkte Ruckmeldung

= Chip-in-Cartridge-Technologie

= Ruckverfolgbar durch
Datenspeicherung

= Bi-Direktionale Kommunikation

= Datenschnittstelle

OK International mit seiner Produkt-
marke Metcal ist ein weltweit fiUhrendes
Unternehmen fur Fertigungseinrichtun-
gen der Elektronik. Das Angebot umfasst
hochwertiges Equipment fur das Handl6-
ten in der Serie, Entwicklung und Service,
Dosieranlagen mit Dosierverbrauchsmate-
rialien sowie Schadstoffabsauganlagen fur
Létrauch und gasférmige Medien.
smartTec bietet den professionellen
Service und Support fir diese hoch-
wertigen Produkte - von Seminaren und
Schulungen bis hin zu regelmaBigen
Wartungs- und Serviceeinsatzen.

Dadurch ist sichergestellt, dass die
Leistungsfahigkeit der Metcal-Produkte
jederzeit optimal ausgeschopft wird.

Loten, Rework, Dispensen, Absaugung
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Rund um die Uhr mit vielen
Vorteilen fiir Sie: Der Webshop
von smartTec - Alles fiir

die Elektronik-Fertigung [=]

Mit einem starken
Logistik-Partner im
Riicken, namhaften
Lieferanten und
einem einzigartigen
Konzept bietet Ihnen
smartTec eine attraktive
Online-Prasenz.

Durch die Synergien

mit den anderen Geschafts-
bereichen von smartTec
koénnen wir lhnen konkur-
renzlose Vorteile bieten:
www.smarttec.de

.28 -
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Flexibel abdecken - mit der millionenfach
bewahrten PC Flex Mask oder mit...

= Naturlatex, umweltfreundlich
= Hitzebesténdig bis 270°C

= Schnell trocknend

= | eicht aufzubringen

= Manuell oder mit Dispenser
= Ruckstandsfrei abziehbar

= Kein Sondermdill

= Gut druckféhig

= Auch fur Verguss

PC Flex Mask eignet sich
fiir manuellen Auftrag
und Dispensetr.
Gratis-Probe unter

Tel. 06106-6670 -0

... sSmartTapes und smartDots in vielen Ausfiihrungen
und Formen - auch hitzebestandig bis 400°C

= Fiir alle Prozesse anwendbar Besonders interessant: Preforms nach

= Schutz bis 400°C méglich Wunsch. Mehr Infos unter Tel. 06106-6670 -0
= Ruckstandsfrei ablésbar

= Gunstiger Preis

= Auch leitfahig oder Metallband
= Preforms nach Wunsch méglich

Flexibel abdecken
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Die Losung nach Maf3, komplett aus einer Hand:
Lotrahmen, Masken und Zubehor

Unser Létrahmen- und Maskensystem
wird seit Jahren erfolgreich eingesetzt -
basierend auf speziellem, eloxiertem
Aluminiumprofil, glasfaserverstarktem
CDM-, LCDM- und LGCDM-Faser-
kunststoff und Titan. Alle Elemente
werden verschraubt, es gibt keine
Nietverbindungen. Dadurch ist das
System problemlos, auch noch nach
Jahren, veranderbar, erweiterbar und
mehrfach nutzbar.

Wir informieren Sie gern ausflhrlich
Uber die optimale Lésung fur lhren
Wellen-, Reflow- und Selektiv-
I6tprozess.

NoCoat Lackentferner -

Ein Spezialspray zur Entfernung
von Lack-, Dichtstoff-

und Klebstoffriickstanden
Selbst ausgehartete Lacke und
Superkleber sind mit NoCoat

kein Problem - probieren Sie es
aus!
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Schulungsangebote, L6t-Trainings,
Workshops, Vorfiihrungen und mehr...

smartTec bietet regelmaBig Seminare,
Léttrainings und Workshops im Soldering
Competence Center in Rodgau an.

Das Schulungs-Angebot im Bereich Léten
ist modular aufgebaut, besteht jeweils aus
einem praktischen und theoretischen Teil
und schlieBt die Zertifizierung geman
IPC-A-610 mit entsprechender Leistungs-
prufung bis hin zum Certified IPC Specialist
ein.

Die einzelnen Module umfassen folgende
Kurse in Theorie und Praxis:

- Handléten (Through Hole und SMT)
- SMT Rework

- Wellenléten

- Reflowloten

- Schablonendruck
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Das Seminar und Workshop-Angebot
umfasst dartber hinaus Themen wie:

- Electronic Manufacturing Services EMS
- Automotive Applications
- LED-Technologien

Fur exzellenten Praxisbezug sorgen
professionelle Loétarbeitsplatze sowie die
Méglichkeit, alle Prozesse ,live” in einer
der in Rodgau installierten Linien
praktisch durchfihren zu kénnen.

Ausfuhrliche Informationen zum Angebot
der smartAcademy finden Sie auf unserer
Website, auf der Sie sich auch zu den
Veranstaltungen anmelden kénnen.
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Anlagen fur die Bearbeitung von Flachmaterialien

Entwickeln, Atzen, Strippen, Oxidieren, Direktmetallisieren,
Passivieren, Biirsten, Bimsmehl, Desmearing, Vor- und Nachreinigung,
Chemical Milling, Endoberflachen (HAL, chem. Zinn, Silber, OSP)

Durchlaufanlagen fiir Leiterplatten als kombinierte Anlage oder als
Einzelanlagen von Occleppo

SES Linie (Stripping — Etching — Stripping) fur AuBenlagen — zum Strippen des Fotore-
sists, Atzen der frei gewordenen Kupferschicht und Strippen, um die geschiitzten Kupfer-
flachen vom Metallresist zu befreien.

DES Linie (Developing — Etching — Stripping) fur Innenlagen — der zuvor aufgebrachte
Resist wird entwickelt, im zweiten Schritt wird das freiliegende Kupfer abgeéatzt und im
nachsten Schritt der Resist abgestrippt.

-32-



smartPCB>> smartTece’

smart technology products and solutions

Komplettsysteme fiir die Verarbeitung von
Flachmaterialien in der Elektronik- und Metallindustrie

Horizontale
HeiBverzinnung
Typ Alchemy

mit Automation,
Vorreinigung

und Nachreinigung

NON-CONTACT PROCESSING VERTICAL & HORIZONTAL

Vertikale
HeiBverzinnung
mit Linearantrieb

FPCB - PCB
COF
BATTERY
NFC
METAL MESH

Vakuum-Verpackungsmaschine

Verpacken Sie Ihr Elektronikprodukt, um den ultimativen
Schutz zu erzielen, indem Sie schadliche Luft und Feuchtig-
keit ausschlieBen und es dabei sicher, sauber und vollstandig
sichtbar halten. Das Erscheinungsbild Ihres Produkts beim
Kunden ist ein wichtiger Indikator fur lhre Verpflichtung zur
Qualitat.

Mit Vacuum Packaging kénnen Sie Ihren Kunden jetzt die
beste verfluigbare Technologie kostengunstig liefern.
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Biirsten und Bimsmehl-Anlagen zur mechanischen
Oberflachenbearbeitung

Blrstmaschine mit 2 Blirsten Blrstmaschine mit 4 Blrsten

Burstmaschinen in verschiedensten Ausfihrungen, mit z.B. nur einer Blrste,

2 Bursten (je eine Burste oben und unten), 4 Birsten (je zwei Bursten oben und unten),
meistens im Gegen- und Mitlauf, inklusive Spulen und Trocknen.

Die Anlagen sind auch erhéltlich als Burstlinie mit zuséatzlichen Ausstattungen wie
Vorreinigung, Anlaufschutz, 4-fach Bursten, Vorspulen, Ultraschallreinigung,
Hochdruck bis 100 bar, Finalsplle und Trocknung.

Zentrifugalfilteranlagen
von STA Germany
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Miiller%

& Stock

Kunsistofftechnik GmbH

Entwickeln, Atzen, Strippen, Oxidieren, Passivieren,
Direktmetallisieren, Vor- und Nachreinigung, Chemical Milling,
Endoberflachen (HAL, chem. Zinn, Silber, OSP)
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Informationsanforderung

Einfach Thema ankreuzen und faxen. Oder senden Sie uns eine Mail: info@smarttec.de

2D AOlI, 3D AOl, 3D SPI
Dispensen und Verguss
Beschichten (Sel. Coating)

IR- und UV-Trocknung
Reflowl6ten

Pick & Place

Lotpastendruck mit 3D SPI
Through-hole Bestiickung
End-of-Line / Exotenbestiickung
smartFlexLine

Selektivlten

smartScan, smartLaser, smartRobot
smartControl 4.0 Automatisierung
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Ich bin an einer Vorfiihrung interessiert zu:

Flussmittel

Lotpasten

Barrenlot

Lotdraht

Preforms

Schablonen

L6ten, Entloten, Rework
Lotrauchabsaugung
smartTapes, Dots und Arrows
PC Flex Mask
Lotrahmen/Lotmasken

X-Ray Rontgenanalyse
Atzanlagen

Board- und Magazinhandling

Name: Firma:
Funktion/Abteilung:

StraBe/Postfach:

Plz./Ort:

Telefon: E-mail:

alpha@ m;lsan CYBEROPTICS ﬁordson EYXELSIUS

o

ASYMTEK DAGE

== smartTec GmbH, Senefelder Str. 2, D-63110 Rodgau, Tel.: +49 (0) 6106-6670 -0, Fax: +49 (0) 6106-6670 -110

mevcar. sivsmoren @ Nordson (Wniversal

SELECT

== smartTec Nordic A/S, Rugvaenget 19 B, DK-2630 Taastrup, Tel.: +45 (0) 4593 6262, www.smarttec.dk
% = Vertrigbsbiiro Osterreich: Mobil +43 (0) 6764 654977

Internet: www.smarttec.de
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